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NAVOD NA ZABUDOVANI ZDENYCH KOMINOVYCH
SYSTEMU HELUZ SMART DO STAVBY

PROSTUP STROPEM

max. 700 mm

1. POUZITi PROSTUPU HELUZ STOPER

X
Teplotni zatfidénf bezpecnd vzddlenost
prostup HELUZ
min. 30 mm + dilatacni spdra oddélujici pevné ¢dsti

1400 GPH (tl. 50 mm) konstrukce (spdra vypInéna poddajnym

tepelnym izolantem)

max. 700 mm

2. POUZITi MINERALNI IZOLACE
X

Teplotni zatfidéni bezpecnd vzddlenost

minerdlini izolaci kompletné vyplnény
prostor mezi kominem a hoflavou
konstrukci,nutné pouzit celistvy deskovy
material na celou vysku konstrukce, ne-
pouzivat vrstveny (parametry mineraini
izolace Lambda A < 0,04 W/mK)

T400 30 mm

max. 700 mm

3. PROVETRAVANA MEZERA
X

Teplotni zatfidéni bezpecnd vzdalenost

vzduchovd mezera po obvodu kominu

1400 30 mm nesmi byt zakryta

[
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4. PODMINKY PRO URCENI VYSKY STROPNI
KONSTRUKCE

@ V pripadé snizené vysky ,V“ okolo kominu musi byt toto snizeni minimdiné do vzddlenosti
1/2 snizené vysky ,V“ od plasté kominu.
Pfi nedodrzeni vzddlenosti ,V/2“ musi byt uvazovdno s vyskou stropni konstrukce ,V1*
(max. 700 mm).

@ V pripadé Sikmé stropni konstrukce se bere kolmd vzdélenost na stfedni rovinu.

POZN.: Pro teplotni zatfidéni T200 a nizsi Ize ve vSech pfipadech sniZit bezpecnou vzddlenost ,X“ na 0 mm.
P¥i vétsi vysce stropni konstrukce ,,V1“ kontaktujte HELUZ cihlafsky priimysl a.s., 800 212 213 | info@heluz.cz,

k individudInimu posouzeni podle konkrétn{ skladby stropni konstrukce.



STYK SE STENOU

1. POUZITi MINERALNI IZOLACE

X
bezpecna vzdélenost

hoflavych konstrukci
od pldsté kominu
Teplotni zatfidéni T400

minerdlIni izolaci kompletné vyplnény prostor mezi ko-
minem a hoflavou konstrukci, v pfipadé obkladu komina
30 mm SDK desky musi byt pouit protipozarni SDK

(parametry minerdlini izolace Lambda A < 0,04 W/mK)

2. OHRAZENA VZDUCHOVA MEZERA

X
bezpecna vzdalenost

hoflavych konstrukci
od pldsté kominu
Teplotni zatfidéni T400

ohrazend vzduchovd mezera neprodySnym materidlem
(napf. obkladem, liStou, omitkou, apod.)

50 mm vzduch za kominovym systémem neproudi, v pfipadé
obkladu komina SDK desky musi byt pouzit protipozarni
SDK

POZN.:
e Pro teplotni zatfidéni T200 a nizsi Ize ve vSech pfipadech snizit bezpecnou vzddlenost ,X“ na O mm.

o Vzdalenost k hoflavym materidl{im miize byt snizena, kdy? je rozloha hoflavého materidlu mald, napt. podlahové lidty (viz. CNS 73 4201).
Doporucujeme konzultaci s reviznim technikem.

e StresniPVCfdliijemoznénapojitpfimonakominovétélesopouzev piipadépokudjestfesnifdlietfidyhoflavosti,E“(nikoliv,F“),celacdst
napoje-né fdlie je v pfimém kontaktu se vzduchem v exteriéru a nenf nijak pfekryta nebo zabudovéna, kominovy plast je v misté napojeni félie
povrchové upraven. Maximalni vyska sty¢né plochy félie a kominového plasté je 300mm. Kotveni félie na komin se doporucuje provést pres
systémoveé listy.

e Uvedené hodnoty plati pro tloustku stény ,S“ do 400mm. P¥i vétsi tloustce stény ,S“ nebo pfi vétsi vysce stropni konstrukce nez 700 mm kontak-
tujte HELUZ cihlafsky pramysl a.s., k individudlnimu posouzeni dle konkrétni skladby stropni konstrukce.
800 212 213 | info@heluz.cz, k individualnimu posouzeni podle konkrétni skladby stény.



